Konsuru

Con-Serie durch zwei Stufen gestapelt Leiterplatte E
[XB-Serie] (10pes/pack)

e Ecgibt 1.27,2.54 mm.
e 127 mm masmale Eonzem 40F, 20P 2,54 mm masmale Eonzem
o Mfaterial

o Pin Tei

® Berylium-Kupfer-Wickel-Basis, vergoldet

o Resin Abschmtt - - - LCP-Harz schwarz (UL34V-0)
o Beflow-Tip
® Bemessungsstrom 14 - - -
o MNennspannung 125Y - - - AC DC
s ontalctwiderstand - - - 30m& oder weniger
e Isolationswiderstand - - - 500 oder mehr
o D1 Whnuten Schlagsfestigleert - - - 1000% AC
o Leiterplatten-Durchgangsb ohrung Loch fit - - - 0,8 ~ 0.9¢TH Fertigdurchmesser m Beispiel

Kontakt-3eite) Mfake 085 auf die Witte.)

o Letterplattendicke fit--- 0,8 ~ 1,6 ¢
o Temperaturbereich - - - 40 ~+125 °C
® (Thing ohne Kondensation) Luftfeuchtigkeitsbereich - - - 0 ~ 85% BH
* Verwenden Sie einige Wale . 50-mal oder wemger (bei gleicher Durchgangsbohrung Loch)
® Eingetren und Entfernen Kraft (pro Pin)

[Durch-LochLoch|  Steckkraft | Abmgskraft

| 0 8¢ |20Cl g oder weniger |50g oder mehr
| 0.85¢ | 150g oder weniger |30g oder mehr
| 08¢ |100 g oder weniger |20g oder mehr

|Beste]l—Nurmner|H ’P_ |Beste]l—Nummer| H ’T

[ 3B-1-1 [ En [127|[XB-3-1 [ En [254 s o
[ XB-1bis15 | 15 1278315 [ 15 254 :
[ XB-12 | Zwei [1,27|[%B-3-2 [ Zwei [2,54 : |
[ XB-1bis25 | 25 1278325 | 25 o4 T %4

[ XB-13 | Drei [1,27|[%B-3-3 [ Drei [2,54 Y /

[ ¥B-135 |35 127|xB-335 [ 35 [254 e e

[ XB-14 | Vier [1,27|[%B-34 [ Vier [2,54

[ XB-1bisd5 | 45 127|[XB-345 [ 45 [254

[ xB-1-5 | Foof [1,27 [XB-3-5 [ Funf [2,54

[ XB-1bis55 | 55 N27|EB-355 [ 55 [254

[ XB-1-6  [Sechs [1,27 [XB-3-6 | Sechs [2,54

[ XB-17  [Sieben[1,27|[¥B-3-7 [Sieben [2,54

[ 3XB-1-8 [ Acht [1,27|[XB-3-58 [ Acht [2,54

[ XB-19  |Meun [1,27|[%B-3-9 [Neun [2,54

[ XB-1-10 [ Zehn [1,27|[XB-3-10 [ Zehn [2,54
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m “Wie bestellen

® Setzen Sie bitte die XB-3-3-10F «— Anzahl der Pole. (Wir werden die mamimale Anzahl der Pole Anzahl der Pole mu liefern, wenn nicht anders angegeben )

Es kann nicht im Kupferdurchgangsbohrung Platte verwendet werden. (Fir die Oxidation von Eupfer ist schnell)

Worsicht bet der Verwendung , nutzen Sie bitte lesen.

In der Niihe
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Con-Serie durch weistufigen von der Leiterplatte
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m Prinap
m Eigenschaften von Con-Serie durch

1. Mannlich, I auch als weiblicher in diesemn Produlct wverwendet werden, (Sockel Abfall)
2. Héhe von PC-zu-PC-Board Platte kann gering sein, da der Sockel st nicht erforderlich. (1 mm ~ 10 mum)
3. Aufgrund der Federleraft, gibt es keine Weigung der Produkte 3B Sere Létseite, kann ich aufrecht.

4. Sie kénnen beide Seiten zu verwenden, und Lot unterzogen werden.




m Aufinerksamkeit der Con-Through-Senes Service

1. (Stellen Sie 0.85¢ auf die Mitte ) Letterplatte durch-Loch-Loch fit - - - 0.8 ~ 0.9¢TH fertig Durchmesser
Lot-Seite, die beide Settenkeontakt) [PC Brett unter Lochdurchmesser Kiri 0.95¢ (wor Beschichtung) (Referenzwert)]
2. (Board @, @, wenn entweder) durch-Loch-Loch-Verarbettung ..
Die Letterplatte @ HeiBhuft Richtrnaschine Richt Lot, Lot aufgetragen, von der SC-Methode
Schichtdicke ... Kupfer beschichtet 20p oder mehr, Lotplattieren 3p oder mehr (6,04 eutektische Lot)
@ vergoldet .
Verkupferungsiber 20p oder mehr, Ni-Beschichtung 3p oder mehr, Vergoldung 0.05u oder mehr
3. Bitte entfernen Sie Fluss wollstindig i die Durchgangsbolrung Loch geldebt.
4. Die Steckzyklen, fir die gleiche Durchgangslochbohrung, nutzen 3ie bitte das 50-fache oder wemger.
5. Dinge verwendet, wo keine Kondensation.

HB-Serie nach
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6. Verwechseln Sie mcht die K ontalitzeite und die Létseite.
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7. Stehen Sie bitte in die gleiche Richiung, wenn Sie 2 oder mehr,

8. Iach dem Einsetzen der Letterplatte liten Sette Solder Pin prifen, ob auf der Fensterseite.
(Wenn klemne PC Ttaana , Insertion, es gibt Zeiten, wenn es aus einem Harz Stift fallt)

S AHET VS DR -
1

0 Wenn man auf die andere Seite angebracht sind, ist es nicht iiberprift werden.

9. Beim Emsetzen eines Stiftes in der Létsette, bitte nicht mit emnem (K ontaktsette) Pin oben emnfiigen.
Dariber hinaus wird nach Einlegen, bitte nicht, indem Sie die oben Stift zeichnen, (Wenn Lochdurchmesser der Letterplatte zu kontalctieren ist in der INahe 0.8¢, wenn die Ricklkehr des
Frithlings ist arm Abschnitt des Zapfens Fang wird im Fenster gefangen Es.) Sollte mit einem Harz eingesetzt werden.
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(Es spielt keine Rolle, wenn Sie auf die andere Seite angeschlossen haben.)
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